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二、说明、目录、图表目录

 模拟芯片（模拟集成电路）主要是用来产生、放大和处理连续函数形式模拟信号（如声音、

光线、温度等）的集成电路。按照传输弱电信号和强电能量的角度分，模拟芯片分为信号链

模拟芯片与电源管理模拟芯片。

模拟集成电路的应用领域涉及人类社会的百行百业，只要有电子器件的存在，就可以发现模

拟集成电路的影子。模拟IC市场2024年销售额为741亿美元，同比增长30%，出货量达到2151

亿颗，同比增长22%，均创历史新高。2024年，模拟芯片平均销售价格上涨6%增至0.34美元，

这是模拟IC平均价格自2024年后的再度翻涨。  

中国为全球最主要的模拟芯片消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。2024年我

国模拟芯片市场规模约为2731.4亿元，随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片

市场将迎来发展机遇，预计到2025年中国模拟芯片市场将增长至3,339.5亿元，2025-2031年复

合增长率约为5.15%。我国模拟芯片自给率较低，众多细分领域的国产替代有望加速进行。  

2024年8月4日，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策

》，其中提出为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产

业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市

场应用、国际合作等八个方面政策措施。2024年3月，国务院发布了《中华人民共和国国民经

济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提出培育先进制造业集群，

推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装

备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。  

中企顾问网发布的《2025-2031年中国模拟芯片行业分析与市场前景预测报告》共十二章。报

告首先介绍了模拟芯片行业的相关概述，接着分析了集成电路产业发展状况，然后对中国模

拟芯片行业发展环境、模拟芯片行业发展以及模拟芯片重点细分产品做了详细分析，并重点

介绍了几个典型下游应用市场的发展状况；接下来，报告对国内外重点企业经营状况进行了

详细分析；最后，报告对模拟芯片行业投资项目以及投资状况作了详细解析，并对其未来发

展前景进行了科学合理的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、半导体行业协会、中企顾问网、中企顾问

网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析

预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对模拟芯片行业有个系统

深入的了解、或者想投资模拟芯片相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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